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2026 年 9 月 17 日 

各 位 

セキ株式会社 

代表取締役社長        関    宏孝 

（コード番号 7857 東証スタンダード） 

問合せ先 

経営管理本部  副本部長  森岡 洋平 

（TEL 089－945－0111） 

 

固定資産の取得（東温工場（仮称）の新設等）に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年 9月 17 日開催の取締役会において、水性フレキソ印刷・加工事業の生産能力

拡大を目的として、愛媛県東温市に製造拠点「東温工場（仮称）」を新設し、その基幹設備とな

る水性フレキソ印刷機および関連加工設備を取得することなどを決議いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

記 

 

１．取得の理由 

当社は、2017 年に環境配慮型の印刷方式である水性フレキソ印刷加工事業へ進出し、生

産を拡大してまいりました。主力の商業印刷市場が縮小するなか、成長分野であるパッケー

ジ分野への投資を強化しており、2024 年 3月に締結したフジシールグループとの資本業務

提携に基づき、今後拡大が見込まれるラベルフラット（巻付ラベル）市場の拡大を連携して

推進しております。 

今後も拡大する環境配慮型パッケージへの需要に対応するため、増産体制の構築が急務と

なっております。そのようなことから、第二の製造拠点として「東温工場（仮称）」を新設

し、水性フレキソ印刷機および関連加工設備を導入することといたしました。 

 

２．取得資産の内容 

所在地 愛媛県東温市田窪（取得済みの当社所有地） 

敷地面積 12,089.53 ㎡ 

用途 水性フレキソ印刷加工工場 

建物 鉄骨造 2 階建、延床面積 4,453.08 ㎡（新築） 

投資予定額 約 43 億円 

生産品目 軟包装パッケージ（食品パッケージの袋や飲料ラベルなど） 

投資の内容 

・工場建屋 

・水性フレキソ印刷機 

・加工設備一式 

・自動ラック倉庫、物流設備 

・既存設備（SEKI BLUE FACTORY 設置）の改造 

   （注）上記内容につきましては、計画段階のものであり変更となる場合がございます。 
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３．資金調達の方法 

    自己資金および金融機関からの借入により実行いたします。 

 

４．今後のスケジュール 

取締役会決議日   2026 年 9月 17 日 

工場建屋  着工   2027 年 2月予定 

工場建屋  完成   2028 年 2月予定 

工場稼働      2028 年 4月予定 

 

５．今後の見通し 

   2027 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。今後、開示すべき事項が 

生じた場合は速やかに開示いたします。 

 

以上 


